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海南金盘智能科技股份有限公司

关于实际控制人、董事长提议公司实施 2026 年度中

期分红的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际

控制人、董事长李志远先生出具的《关于海南金盘智能科技股份有限公司实施

2026年度中期分红的提议》。现将相关情况公告如下：

一、具体提议情况

为持续践行“以投资者为本”的发展理念，切实回报广大投资者，与投资者

共享经营发展成果，持续提升公司投资价值，增强投资者获得感，作为公司实际

控制人、董事长，李志远先生提议：在符合《海南金盘智能科技股份有限公司章

程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配原则、保证公司正常经营和

长远发展的前提下，制定并实施 2026年度中期分红，向全体股东派发现金红利，

现金分红金额不低于 2026年上半年归属于上市公司股东的净利润的 30%。

李志远先生承诺将在公司董事会及股东会审议该事项时投赞成票。

二、其他情况说明

收到上述提议后，公司将结合公司经营发展规划和盈利能力进行研究，依据

公司 2026年半年度财务状况制定切实可行的 2026年半年度利润分配方案，提交

公司董事会及股东会审议，并及时履行信息披露义务。

具体利润分配预案经公司董事会、股东会审议通过后方可实施，尚存在不确

定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。



海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2026年 7月 25日


